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摘要(译)

外科假体和使用方法本发明涉及外科假体和使用方法。裂孔疝修补贴片
是一个环，有一个整体网状物连接到环周围。环和网状物在其中具有径
向延伸的狭缝，使得环可以围绕食道放置。环可以是中空的或实心的并
且是柔性的，使得它可以通过小切口或腹腔镜端口插入腹腔中。贴片，
包括环和网，是一体式单元，由聚丙烯或其他生物相容材料制成。在使
用中，环围绕食道放置在胃和膈膜之间。接下来，将网状物缝合或缝合
到隔膜的下表面，桥接食管裂孔疝缺陷。
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